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杭州天铭科技股份有限公司 

关于签署合作协议的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、 协议签署概况 

（一） 基本情况 

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州中致高智能科技有

限公司（以下简称“合作方”）于近日签订了《合作开发协议（合同）》，将共同

围绕机器人驱动关节和电动踏板驱动关节的关键技术研究开发和产业化应用展

开合作。 

 

（二） 审批情况 

本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关制度等规定，上述协议签订

无需提交公司董事会或股东会审议批准。 

 

二、 合作方基本情况 

（一）合作方基本情况 

1、合作方名称：杭州中致高智能科技有限公司 

2、 注册地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 6号大街 452号 2幢 A701-704 

3、法定代表人：杨惠忠 

4、统一社会信用代码：91330100MA2KCCKUXY 

5、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；人工智能硬件销售；智能机

器人销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；电机及其控制系统研发；微



特电机及组件销售；电力测功电机销售；机械设备研发；可穿戴智能设备销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；

数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；人工智能行业应用系统集

成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网

应用服务；物联网技术服务；销售代理；工程和技术研究和试验发展；从事科技

培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培

训）；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能物料搬运装备销售；

人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；教学专用仪器销售；机

械零件、零部件销售；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能双创

服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能家庭消费设备销售；智能

车载设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商

品）；实验分析仪器销售；智能仓储装备销售；智能家庭消费设备制造；智能仪

器仪表销售；智能基础制造装备销售；电气机械设备销售；轴承、齿轮和传动部

件销售；集成电路销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；增材制造装备

销售；试验机销售；工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；液

压动力机械及元件销售；体验式拓展活动及策划；在线能源计量技术研发；机电

耦合系统研发；在线能源监测技术研发；金属制品研发；五金产品研发；汽车零

部件研发；家用电器研发；信息技术咨询服务；互联网安全服务；计量服务；工

业设计服务；标准化服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动)。许可项目：农产品质量安全检测(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 

（二）应说明的情况： 

合作方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本协议的签订

不构成关联交易。截至本公告披露日，合作方不是失信被执行人。 

 

三、 协议主要内容 

双方将凭借其在各自领域的专业性及影响力，围绕机器人驱动关节和电动踏

板驱动关节的技术研究、产业基础设施建设、批量试制、生产制造以及市场营销

等多维度展开深度合作，其中开发预算总额约为人民币 1,525万元至 2,165万元。 



此外，合作方将协助公司内部设立“天铭科技机器人研究院”（以下简称“研

究院”），聘任杨惠忠担任研究院院长。研究院将招聘和培养相关人才，为公司在

机器人领域的研发及产业化奠定基础。 

 

四、 对公司的影响 

在本协议签订前，公司充分认可机器人产业的发展前景，并认为该领域与公

司主营业务的踏板产品可以深度融合。经审慎研究决定后，签订本协议，围绕机

器人驱动关节和电动踏板驱动关节等领域与合作方开展合作。本协议的签订对公

司踏板产品升级以及市场拓展具有积极意义，有利于进一步增强公司核心竞争

力，符合公司与全体股东的利益。本协议的签订对公司未来经营业绩的影响需视

具体实施情况而定。 

本协议不构成关联交易，不影响公司业务独立性。 

 

五、 风险提示 

本协议为双方根据合作意向达成的合作协议，具体的实施情况存在一定的不

确定性。公司将密切关注相关事项进展，并按照有关法律法规及时履行相应的信

息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 

 

六、 备查文件目录 

（一）杭州天铭科技股份有限公司与杭州中致高智能科技有限公司签订的

《合作开发协议（合同）》 

 

 

杭州天铭科技股份有限公司  

董事会  

2025年 5月 28 日  
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